DEUTSCHER

—— " b ey = e
LEITERPLATTENHERSTELLER. MiCRO 4 IRTEC

RO CIRCL [ECHNOLOGY GMBH

8 Tips, um bei Leiterplatten, Gedruckte Schaltungen
und Multilayer Geld zu sparen!!

1) Benutzung digitaler Layoutdaten

Technische Zeichnungen oder geklebte Daten miissen gescannt werden. HPGL-Files sprengen
unsere Rechner und sind ein Hort latenter Fehler. Doch gibt es ein neues Format, das uns re-
gelrecht Freude bereitet: ODB++.

2) Kerbfrasen (Ritzen) ist billiger als Ausfrasen

Falls Ihre Platine rechteckig ist frei von Ausbriichen ist, versuchen Sie es mit Ritzen. Ist billiger
als Frasen und — noch viel wichtiger — die Platinen liegen im ,0“-Abstand aneinander. Das spart
teures Basismaterial.

3) Vermeiden Sie NdK- Bohrungen (Nicht durchkontaktierte Bohrungen)

Glauben Sie nicht, da? durch das Einsparen von Zinn in Ndk-Bohrungen die Platine billiger
wird. Vor allem das eingesparte Geld durch das Kerbfrasen ist wieder fir die Katz, da nun doch
noch gebohrt werden muss.

4) Nehmen Sie bei Leistungs-PCB’s nicht 70 my sondern 55 my Kupfer

Warum miussen Leistungsplatinen 70 my Kupferstarke haben? Reichen nicht vielleicht garan-
tierte 55 mu? Basismaterial mit 70 my Kupfergrundstérke ist sagenhaft teuer und verkompliziert
den Lotstoppdruckprozess.

5) Legen Sie Ihre Pads immer 0,6 mm groR3er als die Bohrungen aus

Sind die Restringe um eine Bohrung kleiner, mu3 die Paketstarke beim Bohrprozess zuriickge-
nommen werden. Ansonsten vermindert der natirliche Bohrerabdrift die Restringbreite zu stark.
Eine Reduzierung der Paketstarke von einem 4er Paket auf ein 3er Paket bedeutet eine 25%ige
Verlangerung des CNC-Prozesses.

6) Ndk-Schlitze und Ausfrasungen immer >= 2,00 mm auslegen.
Die Griinde sind die &hnlichen wie bei Punkt 5: Die Paketstarke mufR beim Bohren reduziert
werden.

7) Benutzen Sie gelben Kennzeichnungs-/ bzw. Bestiickungsdruck

Da wir Multipanels benutzen (mehrere Platinen auf einen Nutzen), haben wir uns fir Gelb als
Standardfarbe entschieden. Legen Sie bsp. Wert auf Weil3, ist diese Kostensparende Ferti-
gungstechnik unmdéglich.

8) Beim Layouten der PCB's immer auf Maximalumrisse achten !

Da wir nur zwei Nutzenformate in der Fertigung benutzen, kann schon ein Millimeter gro3e Ma-
terialverschwendung sein. Versuchen Sie, sich den Teilern der folgenden Maf3e anzunahern, sie
aber niemals zu Uberschreiten!

Fertigungsnutzen Durchkontaktiert Multilayer

Lange Breite Lange Breite Lange Breite
Format 1 (mm) 584,00 436 584 436,00 574,00 414,00
Format 2 (mm) 614,00 508 614 508,00 600,00 493,00
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